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一、基本信息
	名称：
	2009-2012年中国电子材料行业运行态势与发展策略咨询报告

	报告编号：
	02A7A70　　←电话咨询时，请说明该编号。

	市场价：
	电子版：9000 元　　纸介＋电子版：9200 元

	优惠价：
	电子版：8100 元　　纸介＋电子版：8400 元　　可提供增值税专用发票

	咨询电话：
	400 612 8668、010-66181099、010-66182099、010-66183099

	Email：
	Kf@20087.com

	在线阅读：
	

	温馨提示：
	订购英文、日文等版本报告，请拨打订购咨询电话或发邮件咨询。



二、内容简介
　　《2009-2012年中国电子材料行业运行态势与发展策略咨询报告》为独家首创行业深度调查研究报告，此报告为个性定制服务报告，如果该报告目录中所列举的内容没有完全满足您的需求，咨询将根据不同类型及不同行业企业提出的具体要求，重新修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业准确详细了解行业运行状况及同业竞争者战略方向提供全程服务。
　　电子材料涵盖范围非常广泛，若依材料性质，可区分为有机及无机两大类；若从功能特性来看，又可分为半导体材料、光电子材料、电子陶瓷材料、磁性材料、储能材料、敏感材料等。
　　若从应用产业或领域区分，亦可归纳为半导体材料、显示器材料、印刷电路板材料、电池材料、记录媒体材料、被动组件材料、光纤光缆材料等。电子材料之定义为应用于IC制造、平面显示器、构装、印刷电路板、记录媒体、小型二次电池／太阳电池等能源产业的材料，其主要功能在于本身为光机能性，或会影响产品电气性质的材料。
　　2006年全球电子材料市场需求约793亿美元，较2005年成长了二成左右。若以电子材料各次产业的市场规模大小观之，平面显示器材料首次超越半导体材料，成为电子材料中需求最大的市场约222亿美元（比重为28.1%）；其次是半导体材料（27.2%）、IC构装材料（17.9%）、印刷电路板材料（16.9%），总计前四大产业即占了电子材料产业整体需求市场的九成。
　　《2009-2012年中国电子材料行业运行态势与发展策略咨询报告》由咨询（北京）有限公司电子材料行业研究组的专家根据国家统计局、国家发展和改革委员会、海关总署、中国电子材料协会、电子材料研究所的权威统计数据和文献，同时结合咨询（北京）有限公司市场调研部门专职调研数据分析师的第一手资料撰写而成，对2008-2012年我国电子材料行业的发展趋势进行了深度的分析及预测。该报告是您想了解此行业或进行投资、企业决策不可缺少

第一篇 世界电子材料发展篇
第一章 2008年世界电子材料行业运行现状分析
　　第一节 2008年世界电子材料行业发展概述
　　　　一、世界电子材料运行特点分析
　　　　二、全球电子材料厂商竞争态势
　　　　三、世界电子材料细分产品发展情况分析
　　第二节 2008年世界电子材料行业市场运行态势分析
　　　　一、全球电子材料市场规模分析
　　　　二、全球电子材料需求分析
　　　　三、电子材料价格走势分析
　　第三节 2009-2012年世界电子材料行业发展趋势分析

第二章 2008年世界主要地区电子材料行业运营情况解析
　　第一节 美国
　　　　一、美国电重点电子材料公司运营分析
　　　　三、美国电子材料发展趋势分析
　　第二节 日本
　　　　一、日本电子材料产业状况
　　　　二、日本电子材料行业发展面临的问题分析
　　　　三、日本与韩国开展电子材料市场争夺战
　　第三节 中国台湾
　　　　一、中国台湾电子材料取得的成就
　　　　二、中国台湾占据全球半导体设备材料产业第二位
　　　　三、中国台湾电子材料市场需求分析
　　　　四、中国台湾电子材料业发展仍需注重国际经验
　　　　五、中国台湾电子材料业产值预测

第二篇 中国电子材料发展篇
第三章 2008年中国电子材料行业运行环境分析
　　第一节 2008年中国宏观经济环境分析
　　　　一、中国GDP分析
　　　　二、工业发展形势分析
　　　　三、进出口贸易变化分析
　　　　四、人民币汇率分析
　　第二节 2008年中国电子材料行业发展政策环境分析
　　　　一、产业政策分析
　　　　二、相关行业政策影响分析
　　　　三、进出口政策分析
　　第三节 2008年中国电子材料行业发展社会环境分析
　　第四节 2008年中国电子材料行业发展技术环境分析

第四章 2008年中国电子材料行业运行形势综述
　　第一节 2008年中国电子材料行业发展概述
　　　　一、中国电子专用材料产业回顾
　　　　二、中国电子材料市场发展解析
　　　　三、主要电子材料价格走势分析
　　第二节 2008年中国电子材料行业发展综合解析
　　　　一、国外电子材料供应商抢滩中国市场
　　　　二、高档电子材料规模化生产面临机遇
　　　　三、电子材料业发展的问题及对策
　　第三节 2008年中国电子材料行业拟建在建项目分析

第五章 2008年中国电子材料行业市场进出口贸易分析
　　第一节 2008年中国电子材料市场进出口总体概况
　　第二节 2008年中国电子材料产品进出口特征分析
　　　　一、进出口产品结构特征
　　　　二、进出口企业及地区类型特征
　　　　三、进出国别及口贸易方式特征
　　第三节 2008年中国电子材料产品进出口策略分析
　　　　一、进出口发展预测
　　　　二、重点出口区域建议

第三篇 中国电子材料细分产品篇
第六章 2008年中国电子材料细分产品分析——半导体材料
　　第一节 2008年中国半导体材料市场分析
　　　　一、半导体材料市场加速区域转移
　　　　二、中国半导体材料市场状况分析
　　　　三、几种主要半导体材料的国内发展现状
　　　　四、中国半导体产业发展瓶颈问题分析
　　　　五、发展中国半导体材料的建议
　　第二节 2008年中国半导体硅材料发展总体分析
　　　　一、全球硅材料供应不足
　　　　二、中国半导体硅材料技术发展滞后
　　　　三、中国半导体硅材料供需失衡
　　　　四、中国硅材料行业依然大量依赖进口
　　第三节 2008年中国多晶硅市场状况分析
　　　　一、多晶硅性质及应用
　　　　二、多晶硅国内外发展状况全面解析
　　　　三、中国多晶硅产业发展的机遇与风险
　　　　四、多晶硅投资热凸显大规模国产的瓶颈
　　　　五、多晶硅替代物冲击国内多晶硅产业
　　第四节 2008年中国砷化镓材料市场状况分析
　　　　一、砷化镓概念及应用
　　　　二、砷化镓的发展及应用
　　　　三、砷化镓材料技术发展状况分析
　　　　四、中国砷化镓产业链发展迅速

第七章 2008年中国电子材料细分产品分析——磁性材料
　　第一节 2008年中国磁性材料行业总体发展分析
　　　　一、中国磁性材料行业发展状况
　　　　二、中国磁性材料行业将持续增长
　　　　三、中国磁性材料生产量居世界首位
　　第二节 2008年中国磁性材料市场问题对策及目标
　　　　一、中国磁性材料业发展的问题及方向
　　　　二、磁性材料发展面临的问题及对策
　　　　三、中国磁性材料产业发展的战略解析
　　　　四、中国磁性材料行业的目标规划
　　第三节 2009-2012年中国磁性材料细分产品市场发展前景分析
　　　　一、中国软磁铁氧体材料和元件发展展望
　　　　二、四种稀土磁性材料前景广阔
　　　　三、钕铁硼在新材料行业中发展前景看好

第八章 2008年中国电子材料细分产品分析——光电子材料
　　第一节 2008年中国光电子材料发展综合分析
　　　　一、中国主要光电子材料发展状况及目标
　　　　二、光电子材料分类技术及科研状况
　　　　三、中国光电子晶体材料与器件的发展透析
　　　　四、光电子市场广阔产业链仍需完善
　　第二节 2008年中国平板显示材料发展状况分析
　　　　一、国际平板显示材料市场发展回顾分析
　　　　二、液晶显示用光学薄膜技术的发展分析
　　第三节 偏光板
　　　　一、偏光板简介
　　　　二、偏光板技术动态
　　　　三、面板厂进军偏光片市场成趋势
　　　　四、中国亟待发展偏光板产业
　　第四节 光纤
　　　　一、光导纤维的概念及分类
　　　　二、光纤材料的特性及作用
　　　　三、光导纤维以及光导纤维的发展及应用
　　　　四、光纤光缆材料发展趋势及对策

第九章 2008年中国电子材料细分产品分析——精细化工材料
　　第一节 2008年中国电子化工材料行业发展概述
　　　　一、电子化学品发展速度迅猛
　　　　二、电子化工材料行业概述
　　　　三、电子市场的发展对于电子材料的促进作用分析
　　第二节 超净高纯试剂
　　　　一、国际超净高纯试剂现状及发展
　　　　二、中国超净高纯试剂发展概况
　　　　三、超净高纯试剂的应用
　　　　四、超净高纯试剂的制备及配套处理技术的发展分析
　　　　五、超净高纯试剂的发展对策
　　第三节 光刻胶
　　　　一、世界光刻胶发展状况分析
　　　　二、中国光刻胶的研究发展状况
　　　　三、光刻胶在光电产品中的应用
　　第四节 环氧塑封料
　　　　一、全球环氧塑封料的发展透析
　　　　二、中国环氧塑封料产业发展及展望
　　　　三、环氧塑封料列入国家新材料高技术产业化计划
　　　　四、环氧塑封料与集成电路互相促进发展

第十章 2008年中国电子材料细分产品分析——其它电子材料
　　第一节 覆铜板
　　　　一、中国覆铜板业发展重大事件
　　　　二、中国覆铜板行业面临多方面考验
　　　　三、环氧复合基覆铜板发展具有成本优势
　　　　四、中国环氧覆铜板发展存在问题分析
　　　　五、出口退税的变化冲击中国覆铜板行业
　　第二节 电子陶瓷
　　　　一、电子陶瓷材料的发展研究与趋势
　　　　二、新型电子陶瓷材料发展趋势解析
　　　　三、陶瓷电容器行业的发展分析
　　　　四、中国片式多层陶瓷电容器的发展对策
　　第三节 专用金属材料
　　　　一、国内外引线框架材料研发状况
　　　　二、半导体引线框架的发展面临诸多问题
　　　　三、中国键合金丝市场发展分析

第四篇 中国电子材料竞争篇
第十一章 2008年中国电子材料行业市场竞争格局分析
　　第一节 2008年中国电子材料行业竞争现状分析
　　　　一、成本竞争分析
　　　　二、产品价格竞争分析
　　　　三、品牌竞争分析
　　第二节 2008年中国电子材料重点区域竞争格局分析
　　　　一、主要区域及发展状况
　　　　二、各区域经济效益对比
　　　　三、各区域重点企业点评
　　第三节 2008年中国电子材料市场竞争存在的问题及对策分析
　　　　一、竞争越形激烈，追求高利润的型态面临挑战
　　　　二、生存关键在于符合环保法规与突破专利限制
　　　　三、材料减量/再使用/回收（3R），以提高收益

第十二章 2008年中国电子材料行业重点上市公司竞争力与关键性数据分析
　　第一节 安泰科技股份有限公司（000969）
　　　　一、企业基本概况
　　　　二、企业收入及盈利指标分析
　　　　三、企业资产状况分析
　　　　四、企业成本费用构成情况
　　　　五、企业竞争力分析
　　第二节 北京中科三环高技术股份有限公司（000970）
　　　　一、企业基本概况
　　　　二、企业收入及盈利指标分析
　　　　三、企业资产状况分析
　　　　四、企业成本费用构成情况
　　　　五、企业竞争力分析
　　第三节 广东生益科技股份有限公司（600183）
　　　　一、企业基本概况
　　　　二、企业收入及盈利指标分析
　　　　三、企业资产状况分析
　　　　四、企业成本费用构成情况
　　　　五、企业竞争力分析
　　第四节 有研半导体材料股份有限公司（600206）
　　　　一、企业基本概况
　　　　二、企业收入及盈利指标分析
　　　　三、企业资产状况分析
　　　　四、企业成本费用构成情况
　　　　五、企业竞争力分析
　　第五节 天通控股股份有限公司（600330）
　　　　一、企业基本概况
　　　　二、企业收入及盈利指标分析
　　　　三、企业资产状况分析
　　　　四、企业成本费用构成情况
　　　　五、企业竞争力分析
　　第六节 安徽铜峰电子集团公司（600237）
　　　　一、企业基本概况
　　　　二、企业收入及盈利指标分析
　　　　三、企业资产状况分析
　　　　四、企业成本费用构成情况
　　　　五、企业竞争力分析
　　第七节 北矿磁材科技股份有限公司（600980）
　　　　一、企业基本概况
　　　　二、企业收入及盈利指标分析
　　　　三、企业资产状况分析
　　　　四、企业成本费用构成情况
　　　　五、企业竞争力分析

第五篇 中国电子材料行业发展趋势与投资篇
第十三章 2009-2012年中国电子材料行业发展趋势预测分析
　　第一节 2009-2012年中国电子材料行业总体发展趋势分析
　　　　一、大尺寸
　　　　二、高均匀性
　　　　三、高完整性
　　　　四、以及薄膜化、多功能化和集成化方向发展
　　第二节 2009-2012年中国半导体材料材料产业发展前景的展望
　　第三节 2009-2012年中国磁性材料行业发展前景预测
　　　　一、磁性材料行业需求旺盛具有发展潜力
　　　　二、中国下游市场变化刺激磁性材料业发展
　　　　三、中国磁性材料市场需求旺盛
　　　　四、磁性材料行业的整合发展方向分析预测
　　　　五、中国磁体产业发展思路和前景预测
　　　　六、磁性材料技术的发展动向及前景

第十四章 2009-2012年中国电子材料行业投资机会与分析分析
　　第一节 2009-2012年中国电子材料行业投资环境分析
　　第二节 2009-2012年中国电子材料行业投资机会分析
　　　　一、规模的发展及投资需求分析
　　　　二、总体经济效益判断
　　　　三、与产业政策调整相关的投资机会分析
　　第三节 2009-2012年中国电子材料行业投资风险分析
　　　　一、市场竞争风险
　　　　二、原材料压力风险分析
　　　　三、技术风险分析
　　　　四、政策和体制风险
　　　　五、外资进入现状及对未来市场的威胁
　　第四节 专家建议

第十五章 金融危机对中国电子材料行业投资影响及企业应对策略分析
　　第一节 金融危机对中国电子材料行业投资增长的影响分析
　　第二节 中国政府对中国电子材料投资项目的支持作用辨析
　　第三节 金融危机形势下中国电子材料行业投融资方式点评
　　　　一、传统融资方式
　　　　二、新兴融资方式
　　　　三、中国电子材料行业融资方式的选择
　　第四节 (中智⋅林)中国电子材料行业应对金融危机策略及专家指导建议
　　　　一、国外电子材料行业应对金融危机策略研究
　　　　二、国内外企业面对金融危机普遍策略点评
　　　　三、中国电子材料企业金融危机应对策略研究及专家建议
　　　　四、中国电子材料行业应对金融危机的主要策略研究
略……

了解《2009-2012年中国电子材料行业运行态势与发展策略咨询报告》，报告编号：02A7A70，
请致电：400-612-8668、010-66181099、66182099、66183099，
Email邮箱：Kf@20087.com

详细介绍：https://www.20087.com/2009-04/R_2009_2012dianzicailiaoyunxingtaishiyBaoGao.html
热点：sofc龙头股、电子材料包括哪些、电子材料协会、电子材料与元器件、电子专用材料包括什么、电子材料怎么上传、电子原材料都有哪些、电子材料生产公司排名创腾、电子物料有哪些
了解更多，请访问上述链接，以下无内容！
image1.png




